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Sita BGA TWTK-BGAP-25

ID produktu: 1874

Cena netto: 35,77 PLN

Cena brutto: 44,00 PLN

Waga: 0,01 kg

Opis produktu:

Sita BGA TWTK-BGAP-25 jest 25 układową matrycą do naprawy kulek po demontażu układów BGA obsługująca układy

w telefonach Nokia. Na liście układów obsługiwanych można znależć: 3210/8850/8810/8210 IC, 3310/8210 MD, 8210 IC,

6210 IC, 8810 CPU, 3220 MF, 6230 RAM, 3220 CPU, 7250 CPU, 7250/7200 Flash, 7610/7260 UEM, 3220 Flash, 3100

CPU, 6230 UEM, 6230 Blue EarPhone, 6230 CPU, 8310/6230 Flash, 3310/3210/8850/8210 CPU, 8310 IC, 6230 CPU.

Kliknij aby zobaczyć pełnowymiarowe zdjęcie - LINK

Przejdź do produktu

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia:0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA
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